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Abstract (en)
[origin: US4731133A] The invention is directed to microcrystalline Al-based alloys produced by annealing an alloy formed initially in a substantially
amorphous state by rapid solidification (about 104 K/sec) and having a composition consisting essentially of, in atomic %: from 5 to 30% Si from 11
to 22% Ni wherein the Ni may be partially substituted by Fe up to 10%, by V or B up to 5 atomic % each, or totally substituted by Mn up to 22 atomic
%, and wherein Fe+Ni+Si</=42%. In the microcrystalline state, in the vicinity of the first crystallization peak, there is a metastable hexagonal phase
whose crystalline parameters are about a=0.661 nm and c=0.378 nm.

Abstract (fr)
L'invention concerne des alliages à base d'Al amorphes ou essentiellement amorphes obtenus par solidification rapide (environ 10<4> K/sec) et
dont la composition est la suivante (en atomes %) : 5 à 30 % de Si 11 à 22 % de Ni avec Ni+Si <= 42 % le Ni pouvant être substitué partiellement
par le Fe (jusqu'à 10%), ou par le V et/ou le B (jusqu'à 5 at. %) ou totalement par le Mn (jusqu'à 22 at. %). Ces alliages présentent une bonne
stabilité à chaud jusque vers 400°C, ainsi que des bonnes propriétés tribologiques (résistance à l'usure).
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